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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成25年2月28日(2013.2.28)

【公開番号】特開2011-219674(P2011-219674A)
【公開日】平成23年11月4日(2011.11.4)
【年通号数】公開・登録公報2011-044
【出願番号】特願2010-92205(P2010-92205)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｇ  59/68     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   5/24     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   1/03     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  15/08     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  63/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｇ  59/68    　　　　
   Ｃ０８Ｊ   5/24    ＣＦＣ　
   Ｈ０５Ｋ   1/03    ６１０Ｔ
   Ｈ０５Ｋ   1/03    ６１０Ｌ
   Ｈ０５Ｋ   1/03    ６１０Ｋ
   Ｂ３２Ｂ  15/08    　　　Ｕ
   Ｂ３２Ｂ  15/08    　　　Ｊ
   Ｃ０８Ｌ  63/00    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成25年1月15日(2013.1.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１５】
（実施例３）
実施例１で用いた０．１５質量部のテトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート
を、０．１７質量部のテトラフェニルホスホニウムテトラ（ｐ－エチルフェニル）ボレー
トに替えて用いた以外は、実施例１と同様にして樹脂ワニスを調製し、プリプレグ、積層
板、樹脂シート、プリント配線板、及び半導体装置を得た。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１６】
（実施例４）
実施例１で用いた０．１５質量部のテトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート
を、０．１８質量部のテトラフェニルホスホニウムテトラ（ｐ－エトキシフェニル）ボレ
ートに替えて用いた以外は、実施例１と同様にして樹脂ワニスを調製し、プリプレグ、積
層板、樹脂シート、プリント配線板、及び半導体装置を得た。
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